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òËÌ‡ BISMAT®:
F 3.1 BISMAT® ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ¯ËÌ‡



‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl
ÂÁ¸·Ó‚˚ı ÔÛÚÓ‚ 

Í ÒÚÂÌ‡Ï ËÎË ÔÓÚÓÎÍ‡Ï

BETTER INSTALLAT ION SYSTEMS F 0.1

Í‡Ú‡Î. ‹ ËÒ. G1 H A B x s L G2 G3 ÂÍÓÏÂÌ‰.
(MM) (MM) (MM) (MM) (MM) (MM) Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)
ÚËÔ 670: *WM*- ÙÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÔÎËÚ‡ Ò „‡ÈÍÓÈ ÔË‚‡ÂÌÌÓÈ ‚ ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒÚ‡ı:
670 3 006 A M6 6 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2500
670 3 007 A M7 6 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2500
670 3 008 A M8 8 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2500
670 3 009 A M8/M1017 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2500
670 3 010 A M10 10 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2500
670 3 016 A M16 13 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2500
670 3 021 A 1/2” 15 55 30 x 3,0 85 15 x 8,5 15 x 8,5 2500
ÚËÔ 671: *WM*- Ï‡ÒÒË‚Ì‡fl ÙÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÔÎËÚ‡ Ò „‡ÈÍÓÈ ÔË‚‡ÂÌÌÓÈ ‚ ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒÚ‡ı:
671 3 010 A M10 10 100 38 x 4,0 145 30 x 10 25 x 10 3800
671 3 012 A M12 10 100 38 x 4,0 145 30 x 10 25 x 10 3800
671 3 016 A M16 13 100 38 x 4,0 145 30 x 10 25 x 10 3800
671 3 021 A 1/2” 15 100 38 x 4,0 145 30 x 10 25 x 10 3800
ÚËÔ 675: *WM*- Ï‡ÒÒË‚Ì‡fl ÙÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÔÎËÚ‡ Ò „‡ÈÍÓÈ ÔË‚‡ÂÌÌÓÈ ‚ ÒÂ‰Â ëé2:
671 9 012 A M12 10 100 38 x 4,0 145 30 x 10 25 x 10 6000
671 9 016 A M16 13 100 38 x 4,0 145 30 x 10 25 x 10 6000
671 9 021 A 1/2” 15 100 38 x 4,0 145 30 x 10 25 x 10 6000
671 9 033 A 1” 20 100 38 x 4,0 145 30 x 10 25 x 10 6000
ÚËÔ 672: *WM*- ÙÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl ÔÎËÚ‡ Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï ÔÛÚÓÏ ÔË‚‡ÂÌÌ˚Ï ‚ ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒÚ‡ı:
672 3 006 B M6 25 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2000
672 3 008 B M8 25 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2000
672 3 108 B M8 10 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2000
672 3 010 B M10 35 50 25 x 3,0 80 15 x 8,5 15 x 8,5 2000

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚

ÙÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÎËÚÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚
ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ 90° ‰Û„ Í ‰Û„Û ‰Îfl
ÛÔÓ˘ÂÌËfl ÏÓÌÚ‡Ê‡ 

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì˚ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË
• ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl „‡ÈÍ‡:

ÔË‚‡ÂÌ‡ ‚ ÒÂ‰Â ëé2 ËÎË
ÔË‚‡ÂÌ‡ ‚ ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒÚ‡ı
ÂÁ¸·Ó‚ÓÈ ÒÚÂÊÂÌ¸: ÔË‚‡ÂÌ 
‚ ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒÚ‡ı 

• ÔËÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì‡fl „‡ÈÍ‡
(ÒÏÓÚË Ú‡·ÎËˆÛ)

*WM* ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÎËÚ˚ (ÔÓ‰ÔflÚÌËÍË)
ÚËÔ 670 
ÚËÔ 671 
ÚËÔ 672 
ÚËÔ 675

ÔÎÓÒÍËÂ ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÎËÚ˚ 
Ò ÔË‚‡ÂÌÓÈ „‡ÈÍÓÈ ËÎË
ÂÁ¸·Ó‚˚Ï ÒÚÂÊÌÂÏ

êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

cÚ. F 0.2 *WM* Duplo
ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ÔÎËÚ˚

cÚ. G 1.4 *WM* ÔÂÂıÓ‰ÌËÍË
cÚ. K 1.1 *WM* ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚Â

ÔÎËÚ˚ ËÁ
ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË
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‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl 
2 ıÓÏÛÚÓ‚ Ì‡ ÒÚÂÌÂ 

ËÎË ÔÓÚÓÎÍÂ

BETTER INSTALLAT ION SYSTEMSF 0.3

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÏÓÌÚ‡Ê‡ ‰‚Ûı

fl‰Ó‚ ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚, ÔË
Ò‚ÂÎÂÌËË ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ÌÓ„Ó
ÓÚ‚ÂÒÚËfl

• ÔÎ‡‚Ì‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡
‡ÒÒÚÓflÌËfl ÓÚ ÓÒË ·Î‡„Ó‰‡fl
‰‚ÛÏ ¯ÂÒÚË„‡ÌÌ˚Ï „‡ÈÍ‡Ï å8
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Ï ‚ Ô‡Á‡ı
ÔÓ‰ÓÎ¸Ì˚ı ÓÚ‚ÂÒÚËÈ

• ÔÎËÚ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÏÓÌÚËÓ‚‡Ì‡
Ì‡ ÒÚÂÌÂ ËÎË ÔÓÚÓÎÍÂ

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ìo „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË,
• ÔÓ‰ÒÚ‡‚Í‡ ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚ 

ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ ËÁ ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ‡,
·ÂÎÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ (RAL 9016)

• ¯ÂÒÚË„‡ÌÌ˚Â „‡ÈÍË å8,
ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì˚ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË

*WM* DUPLO ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ÔÎËÚ˚
ÚËÔ 650

M8

ÔÓÙËÎ¸ U-Ó·‡ÁÌ˚È ‚˚ÔÓÎÌÂÌ ËÁ
ÒÚ‡ÎË Ò ÔÓ‰ÒÚ‡‚ÍÓÈ ËÁ ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒ˚,
‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ ‰‚Â ÔÓ‰‚ËÊÌ˚Â
¯ÂÒÚË„‡ÌÌ˚Â „‡ÈÍË ËÁ ÒÚ‡ÎË

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

cÚ. G 1.1 *WM* ÒÚÂÊÌË
ÂÁ¸·Ó‚˚Â, ÔÛÚ˚
ÂÁ¸·Ó‚˚Â

cÚ. G 1.4 *WM* ÒÚÂÌÓ‚˚Â
ÔÎËÚ˚ ËÁ
ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

Í‡Ú‡Î. ‹ G A L s H ÂÍÓÏÂÌ‰
(MM) (MM) (MM) (MM) Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)*
674 3 001 M8 60 - 100 116,5 1,0 10,5 290
674 3 002 M8 90 - 130 146,4 2,0 11,0 590

‰‚‡ ıÓÏÛÚ‡ Ì‡ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ÔÎËÚÂ
(‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Â„ÛÎËÓ‚ÍË

‡ÒÒÚÓflÌËfl ÓÚ ÓÒË)

20 MM 20 MM

8,5
MM

28 MM 12x9 MM

G=M8 G=M8

20 MM

s

H

A

L

* ÔË Ï‡ÍÒ. ‡ÒÒÚÓflÌËË Ä Ë ÔÓ‰‚ÂÒÌÓÏ ÍÂÔÎÂÌËË



BETTER INSTALLAT ION SYSTEMS F 1.1
êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

‰Îfl ÔÓ‰‰ÂÊÍË

ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ÚÛ·

Í‡Ú‡Î. ‹ d L ”Klik-efekt”
(MM) (MM)

063 5 216 16 2000 ✓
063 5 220 20 2000 ✓
063 5 225 25 2000 ✓
063 5 232 32 2000 ✓

063 5 316 16 3000 ✓
063 5 320 20 3000 ✓
063 5 325 25 3000 ✓
063 5 332 32 3000 ✓
063 5 340 40 3000 ✓
063 5 350 50 3000 ✓

063 5 356 56 3000 X
063 5 363 63 3000 ✓
063 5 375 75 3000 ✓
063 5 390 90 3000 ✓
063 5 391 110 3000 ✓
063 5 392 125 3000 X
063 5 393 160 3000 X

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• Á‡˘ÂÎÍË‚‡˛˘‡flÒfl ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡

ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ÚÛ· 
• ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ÔÓÎÛÍÛ„Î˚È

ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÈ ÔÓÙËÎ¸
ÏÂÊ‰Û ıÓÏÛÚÓÏ Ë ÚÛ·ÓÈ
Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓ„Ë·‡ ÚÛ·˚

• ÔÓÎÛÍÛ„Î˚È Á‡˘ÂÎÍË‚‡˛˘ËÈÒfl
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÈ ÔÓÙËÎ¸
ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
‡ÒÚflÊÂÌËfl ÔÎ‡ÒÚÏ‡ÒÒÓ‚˚ı ÚÛ· 

• ÒÎÂ‰ÛÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ 
Ò ıÓÏÛÚ‡ÏË ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË Ì‡
ÒÚ‡ÌËˆ‡ı Ä 2.7, Ä 2.8 Ë D 0.2

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ìa ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û Sendzimira
• Á‡ÍÛ„ÎÂÌ˚Â Í‡fl

*WM* ÔÓÎÛÍÛ„Î˚Â ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÂ
ÔÓÙËÎË

ÚËÔ 436

ÔÓÎÛÍÛ„Î˚Â Á‡˘ÂÎÍË‚‡˛˘ËÂÒfl
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÂ ÔÓÙËÎË,
‰ÎËÌÓÈ 2 Ë 3 ÏÂÚ‡

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

cÚ. Z 0.8 ËÌÙÓÏ‡ˆËfl 
Ó ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı
ÚÛ·‡ı

0,8 MM

L

d

KKlliikk--eeffeekktt  - Á‡˘ÂÎÍË‚‡ÂÚÒfl ÔÓÒÎÂ ÛÍÎ‡‰ÍË ÚÛ·˚ ‚ ÔÓÙËÎÂ



ÔÓ‰‚ËÊÌ˚È ÍÂÔfiÊ

BETTER INSTALLAT ION SYSTEMSF 1.2

Í‡Ú‡Î. ‹ ËÒ. G L D ÙÛÌÍˆËÓÌ‡ÎÌ‡fl ÂÍÓÏÂÌ‰.
(MM) (MM) Ì‡„ÛÁÍ‡ Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)* (N)

665 3 008 A M8 84 20 160 520
665 3 009 B M8 110 50 160 520

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• 37 ÏÏ ‡ÒÚÓflÌËÂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl

‰Îfl ÔÂÂ‰‚ËÊÂÌËfl ıÓÏÛÚ‡ 
‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËfl ÚÛ·

• ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ì ‚
ÒÎÛ˜‡Â ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı
ÚÛ·

• ÚËÔ Ä ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ
‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ÚÛ·Â ‚ Î˛·ÓÏ
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË

• ÚËÔ Ç ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl ÚÛ·Â
‚ Ó‰ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ËÁ ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÛÚÓ‚

1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì˚ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË
• ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚È ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚È

ÍÓÎÔ‡˜ÓÍ ˜fiÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ËÁ
ÔÓÎËÔÓÔËÎÂÌ‡

*WM* ÔÂÚÎÂ‚˚Â ÔÓ‰‚ÂÒÍË ÚËÔ
ÚËÔ 665
„ÌÛÚ˚Â ËÁ ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÔÛÚÓ‚

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

cÚ. A 2.7 *WM* BISMAT 5000
ıÓÏÛÚ˚ ‰Îfl ÚÛ· 
‰Ó Ø 50 ÏÏ

cÚ. A 2.8 **WM* BIFIX 5000
ıÓÏÛÚ˚ ‰Îfl ÚÛ· ÓÚ 
Ø 56 ÏÏ

cÚ. D 0.2 *WM* POLYMAT®
ıÓÏÛÚ˚ ‰Îfl
ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚ı ÚÛ·

cÚ. H 1.1 *WM* ÒÍÓÎ¸Áfl˘ËÂ
˝ÎÂÏÂÌÚ˚

cÚ. H 2.1 *WM* ÔÂÂ‰‚ËÊÌ˚Â
‰ÂÊ‡ÚÂÎË

cÚ. H 2.2 *WM* ÒÍÓÎ¸Áfl˘ËÂ
‰ÂÊ‡ÚÂÎË

êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

* ÔË ˝ÚÓÈ Ì‡„ÛÁÍÂ ÔÂÂÏÂ˘ÂÌËÂ ÓÒÚ‡fiÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï

A

B

45 MM

D2

M8

M8

20 MM

D

L

L

20 MM

37 MM37 MM

A

A

B

B



‰ÂÊ‡ÚÂÎË
ÍÂÔfl˘ËÂÒfl Í ıÓÏÛÚ‡Ï

Ë ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ÎÂÌÚÂ

BETTER INSTALLAT ION SYSTEMS F 1.3

Í‡Ú‡Î. ‹ G L D B x s ÂÍÓÏÂÌ‰
(MM) (MM) (MM) Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)
680 3 008 M8 45 8,5 13,5 x 3,5 2580
680 3 010 M10 50 10,5 17,0 x 4,0 3540
680 3 012 M12 55 10,5 20,5 x 5,5 >5700*

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ Á‡Í˚ÚÓÈ ‚ÂÒËË,

ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl ·ÓÎ¸¯Ëı
Ì‡„ÛÁÓÍ

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ìo „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË

*WM* ÔÂÚÎÂ‚˚Â „‡ÈÍË
ÚËÔ 680

Ó‰ËÌ‡Ì˚È ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸
‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÂÁ¸·ÓÈ

Í‡Ú‡Î. ‹ G ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl 
Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)
680 3 706 M6 2170
680 3 708 M8 2270

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ÒÔÎ‡‚‡ Zamak ËÎË Í‡Í

ÓˆËÌÍÓ‚‡ÌÌ˚È ÓÚÎË‚ ÔÓ‰
‰‡‚ÎÂÌËÂÏ

*WM* ÔÂÚÎÂ‚˚Â Ì‡ÍÓÌÂ˜ÌËÍË
ÚËÔ 887

Ó‰ËÌ‡Ì˚È ÓÚÎË‚ Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ
ÂÁ¸·ÓÈ

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

cÚ. C 3.3 *WM*ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â
ÎÂÌÚ˚

êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

*‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯‡fl Ì‡„ÛÁÍ‡; ËÌÙÓÏ‡ˆËfl ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ

B

D

8,5 MM

18 MM

s

4,0 MM

G

G

L

38 MM



ÔÂÚÎÂ‚˚Â ·ÓÎÚ˚

BETTER INSTALLAT ION SYSTEMSF 1.4

Í‡Ú‡Î. ‹ ÚËÔ ËÒ. G H L D B x s ÂÍ.
(MM) (MM) (MM) (MM) Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)
617 3 650 919 A H6* 70 50 8,5 17,5 x 2,0 -
681 3 625 920 B M6 65 25 16 x 7,0 21,0 x 4,0 1140
681 3 830 920 B M8 80 30 26 x 9,0 27,0 x 5,5 1800
681 3 650 921 C H6* 85 45 22 x 8,0 21,0 x 4,0 1140
681 3 850 921 C H8* 100 55 26 x 9,0 27,0 x 5,5 1800

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• ‡ÁÌ˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡Ô. ÔË
ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË Ò ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ ÎÂÌÚÓÈ

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ìo „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË

*WM* ÔÂÚÎÂ‚˚Â ·ÓÎÚ˚ 
ÚËÔ 919

ÚËÔ 920

ÚËÔ 921

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

cÚ. C 3.3 *WM* ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â
ÎÂÌÚ˚

êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

*ç = Ò ÂÁ¸·ÓÈ ‰Îfl ‰ÂÂ‚‡

Bs

s

D

D

B

G

G

L

L

H

H

H

D

Bs

D

G

L

D

A
B

C
ÚËÔ 919 A

ÚËÔ 920 B

ÚËÔ 921 C



‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl 

Í ÔÓÙÎËÒÚÛ

BETTER INSTALLAT ION SYSTEMS F 1.5

Í‡Ú‡Î. ‹ G1 ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ˚Â
(Ø) Ì‡„ÛÁÍË

(N)*
678 5 001 13 MM 2300
678 5 008 M8 2300
678 5 010 M10 2300

Í‡Ú‡Î. ‹ ÓÔËÒ‡ÌËÂ:
692 0 012 ÔÂÙÓ‡ÚÓ ‰Îfl ÔÓÙËÎ¸ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡ Ò ÔÓ·ÓÈÌËÍ‡ÏË Ø 10,5MM

692 0 013 Á‡Ô‡ÒÌ˚Â ÔÓ·ÓÈÌËÍË (Ô‡‡) Ø 10,5MM

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• ‰Îfl ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡ ÔÓÙÎËÒÚÂ ÔË

ÔÓÏÓ˘Ë Á‡ÍÎfiÔÓÍ ËÎË
ÂÁ¸·Ó‚Ó„Ó ÔÛÚ‡

• ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡  Í‡Í Â„ÛÎflÚÓ
‚˚ÒÓÚ˚ ·Î‡„Ó‰Ófl
Ó·Ó‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ ÍÂÔfiÊÌÓÈ
„‡ÈÍÂ

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì˚ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË
• Ó·Ó‡˜Ë‚‡ÂÏ‡fl ÍÂÔfiÊÌ‡fl

„‡ÈÍ‡ ‚˚ÒÓÚ‡ 15ÏÏ, ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì‡
„‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË

• Í‡Ú‡ÎÓ„Ó‚˚È ‹ 6785001 ·ÂÁ
ÍÂÔfiÊÌÓÈ „‡ÈÍË (ÒÓ ÒÍ‚ÓÁÌ˚Ï
ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ 13ÏÏ)

ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË: 
• ‚ÂÒ ÓÍÓÎÓ 5,5 Í„.
• Ï‡ÍÒ. ê‡ÒÚÓflÌËÂ ÏÂÊ‰Û

ÔÓ·ÓÈÌËÍ‡ÏË 85ÏÏ

*WM* ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡ Ú‡ÔÔÂˆËfl ‰Îfl ÔÓÙÎËÒÚ‡
ÚËÔ 678

*WM* ÔÂÙÓ‡ÚÓ ‰Îfl ÔÓÙÎËÒÚ‡ 
ÚËÔ 692

ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ Ò Â„ÛÎflˆËÂÈ
‚˚ÒÓÚ˚

êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

*ÚÓÎ˘ËÌ‡ ÏÂÚ‡ÎÎ‡ ÔÓÙËÎ¸ÌÓ„Ó ÎËÒÚ‡: 0,75ÏÏ

38 MM

42

21 MM

2,0 MM

100
MM

15x10,
5

MM

G1

4,2 MM

ËÏÂÂÚ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú**

** ‚ Ú‡ÍÚÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË



ÍÂÔÎÂÌËÂ Í
Ì‡ÍÎÓÌÌ˚Ï Í˚¯‡Ï 
Ë Â„ÛÎflÚÓ ‚˚ÒÓÚ˚

BETTER INSTALLAT ION SYSTEMSF 1.6

Í‡Ú‡Î. ‹ G ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl
Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)
678 8 008 M8 2580
678 8 010 M10 3540

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔËÏÂÌfiÌ‡ ÔË

Í‡Ê‰ÓÏ Ì‡ÍÎÓÌÂ Í˚¯Ë, 
‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ÂÒÚ¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÍÂÔÎÂÌËfl Âfi
ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ 90° ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ 
Í ÚÛ·Â

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡Ì‡ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì‡ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË
• ·ÓÎÚ Ò ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ 

Ë „‡ÈÍÓÈ, ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì˚
„‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË

*WM* ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡ ‰Îfl Í˚¯
ÚËÔ 681

Í‡Ú‡Î. ‹ G ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡fl
Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)
679 3 810 10 1690

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• ÔÎ‡‚Ì‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡, 

Ì‡ ‚˚ÒÓÚÛ 30ÏÏ
• ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ÂÁ¸·Ó‚˚Ï

ÒÚÂÊÌflÏ å8 ËÎË å10
• ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í

ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡ ‰Îfl ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ¯ËÌ
(ÒÏÓÚË ÒÚ. Ö 2.6)

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË

*WM* Â„ÛÎËÛ˛˘ËÈ ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸
ÚËÔ 677

‰‚‡ ÒÚ‡Î¸Ì˚ı Û„ÓÎ¸ÌËÍ‡ Ë ·ÓÎÚÓÏ 
Ò ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

cÚ. E 2.6 *WM* ÔÓ‰‚ÂÒÍ‡ 
‰Îfl ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ¯ËÌ

êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

65 MM

16 MM

60 MM

2

G

9 MM20 MM

33 MM

25 MM

G

20 MM

10 MM

6 MM

3 MM

45 MM

zahaczy
ç

M8 x 20 MM



ÍÂÔÎÂÌËfl ‰Îfl ·‡ÎÓÍ

BETTER INSTALLAT ION SYSTEMS F 2.1

Í‡Ú‡Î. ‹ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ W ÂÍÓÏÂÌ‰. 
Í ÔÓÙËÎflÏ (MM) Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)
213 1 008 IPE 80 46 5700
213 1 010 IPE 100 55 4700
213 1 012 IPE 120 64 3500
213 1 014 IPE 140 73 2500
213 1 016 IPE 160 82 1300
213 1 018 IPE 180 91 1100
213 1 020 IPE 200 100 1000

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì‡ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË
• ·ÓÎÚ Ò ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓÈ „ÓÎÓ‚ÍÓÈ

å8ı25 Ë ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓÈ „‡ÈÍÓÈ,
ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì˚ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË

*WM* ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ÒÍÓ·‡ ‰Îfl ·‡ÎÍË ÏÓ‰ÂÎ¸ í
ÚËÔ 213

ÒÍÓ·‡ ËÁ ‰‚Ûı ˜‡ÒÚÂÈ Ò ·ÓÎÚÓÏ 
Ë ¯ÂÒÚË„‡ÌÌÓÈ „‡ÈÍÓÈ

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

cÚ. E 2.2 Ë E 2.3
*WM* Á‡ˆÂÔ˚ 
‰Îfl ·‡ÎÓÍ 

cÚ. E 7.4 *WM* ÍÂÔÎÂÌËÂ
¯ËÌ Í ÒÚ‡Î¸Ì˚Ï
ÍÓÌÒÚÛÍˆËflÏ

cÚ. F 2.2 *WM* ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl
ÒÍÓ·‡ ‰Îfl ·‡ÎÓÍ
ÏÓ‰ÂÎ¸ ë

êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

W

4,0 MM
M8

31 MM

25 MM

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• ÒÍÓ·‡ ‰Îfl Ó‰ËÌ‡ÌÓ„Ó

ÔÓ‰‚Â¯Ë‚‡ÌËfl Ì‡ ÒÚ‡Î¸ÌÓÈ
·‡ÎÍÂ

• Á‡ÊËÏ‡ÂÚÒfl Ì‡ ·‡ÎÍÂ,
ÒÓÂ‰ËÌflÂÚÒfl Ò ÂÁ¸·Ó‚˚Ï
ÔÛÚÓÏ Ë ıÓÏÛÚÓÏ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÔÂÚÎÂ‚˚ı „‡ÂÍ (ÒÏÓÚË ÒÚ. F 1.3)



ÍÂÔÎÂÌËÂ Í ·‡ÎÍ‡Ï

BETTER INSTALLAT ION SYSTEMSF 2.2

Í‡Ú‡Î. ‹. G B H W D ÂÍÓÏÂÌ‰.
(MM) (MM) (MM) (MM) Ì‡„ÛÁÍ‡

(N)
600 3 006 M6 23 45 21 50 2500 VdS/FM
600 3 008 M8 23 45 21 50 2500 VdS/FM
600 3 010 M10 20 42 21 44 2500 VdS/FM
600 3 310 M10 28 47 23 41 2500 VdS/FM
600 3 012 M12 26 54 24 58 3500 VdS/FM
600 3 016 M16 28 53 28 52 5500 VdS/FM
ÒÓ ÒÍ‚ÓÁÌ˚Ï ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ
600 3 908 9 mm 23 45 21 50 2500 VdS/FM
600 3 910 11 mm 20 42 21 44 2500 VdS/FM
600 3 912 13 mm 26 54 24 58 3500 VdS/FM

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• ÍÂÔÎÂÌËÂ Í ·‡ÎÍ‡Ï ÌÂ

ÚÂ·Û˛˘ËÂ Ò‚ÂÎÂÌËfl
ÓÚ‚ÂÒÚËÈ ËÎË Ò‚‡ÍË

• ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È
èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï äÓÏËÚÂÚÓÏ
çÓÏ‡ÎËÁ‡ˆËË ëÚ‡ÌÍÓÒÚÓÂÌËfl
(FM), ‡ Ú‡Í-ÊÂ é·˙Â‰ÂÌÂÌËÂÏ
çÂÏÂˆÍÓ„Ó ë‡ÌËÚ‡ÌÓ„Ó
ïÓÁflÈÒÚ‚‡ (VDS)

• Ò ˆÂÎ¸˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ·ÓÎ¸¯ÂÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl
ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÙËÍÒËÛ˛˘ÂÈ
ÔÓÎÓÒ˚

• Ò ÏÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÂÁ¸·ÓÈ ËÎË
ÒÍ‚ÓÁÌ˚Ï ÓÚ‚ÂÒÚËÂÏ

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ËÁ ÍÓ‚ÍÓ„Ó ˜Û„ÛÌ‡
• ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò ·ÓÎÚÓÏ ËÁ

Á‡Í‡ÎfiÌÌÓÈ ÒÚ‡ÎË „‡ÈÍÓÈ
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ì˚ „‡Î¸‚‡ÌË˜ÂÒÍË

*WM* ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ÒÍÓ·˚ ‰Îfl ·‡ÎÓÍ C
ÚËÔ 600

ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ÒÍÓ·‡ ËÁ ÍÓ‚ÍÓ„Ó
ÓˆËÌÍÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˜Û„ÛÌ‡

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

ÒÚ. Ö 2.2 Ë Ö 2.3
*WM* Á‡ÊËÏÌ‡fl
ÒÍÓ·‡

ÒÚ. Ö 7.4 *WM* ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â
ÒÍÓ·˚ ÓˆËÌÍÓ‚‡ÌÌ˚Â
Ó„ÌfiÏ

ÒÚ. F 2.1 *WM* ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â
ÒÍÓ·˚ ÏÓ‰ÂÎ¸ T

êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

ÙËÍÒËÛ˛˘Û˛ ÔÓÎÓÒÛ
ÔËÏÂÌflÚ¸ ÓÚ aÁÏÂ‡ (DN)

¯ÔËÎ¸Í‡ ÂÁ¸·Ó‚‡fl FM VdS
M8 - 50

M10 100 100
M12 200 150

ÙËÍÒËÛ˛˘‡fl ÔÓÎÓÒ‡    G Ø

Í‡Ú‡Î. ‹                           (MM)

601 5 008 9
601 5 010 11

ÙËÍÒËÛ˛˘‡fl ÔÓÎÓÒ‡

D

300 MM 1,5 MM

W

G

H

25
MM

G

B

c ÙËÍÒËÛ˛˘ÂÈ ÔÓÎÓÒÓÈ

ÍÂÔÎÂÌËÂ ¯ËÌ˚ ÏÓÌÚ‡ÊÌÓÈ

ÍÂÔÎÂÌËÂ ıÓÏÛÚÓ‚



BETTER INSTALLAT ION SYSTEMS F 3.1
êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

‰Îfl ÔÓ‰‚Â¯Ë‚‡ÌËfl 

Ë ÔÓ‰ÔÓÍË

*WM* BISMAT® ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl
¯ËÌ‡

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

ÒÚ. F 3.2/F 3.3
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Ë
ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚ 
*WM* BISMAT®

ÒÚ. F 3.4 ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â
ÔËÏÂ˚

Í‡Ú‡Î. ‹ L B D
(MM) (MM) (MM)

083 5 503 2000 50 3

OÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁ‰ÂÎËfl:
• Ó·‡ÁÂˆ ÔÂÙÓ‡ˆËË ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ

ÍÓ ‚ÒÂÏ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËflÏ Ò
Ì‡ÒÚÂÌÌ˚ÏË ÔÎËÚ‡ÏË Ò ÔÎÓÒÍÓÈ
Ú˚Î¸ÌÓÈ ÒÚÓÓÌÓÈ Ë ‰Îfl ‚ÒÂı
‡Á‚Ó‰ÓÍ Ò‡ÌËÚ‡ÌÓÈ ‡Ï‡ÚÛ˚

• BISMAT ÍÎÂ˘Ë ‰Îfl Ò„Ë·‡ ÔÓ‰
Î˛·˚Ï Û„ÎÓÏ

TÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË:
• Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ËÁ ÒÚ‡ÎË 1.0332
• ÓˆËÌÍÓ‚‡Ìa ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û Sendzimira
• ‚ÂÒ ÓÍÓÎÓ 0,8 Í„/ÏÂÚ
• ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËÈ

Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÚÓ˜ÌÓ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ
Á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡
ÔÂÙÓ‡ˆËË

8
17

 M
M17

 M
M

10 9

30
 M

M

40 MM

20
 M

M
20

 M
M

20
 M

M

BISMAT® ÍÎÂ˘Ë ‰Îfl Ò„Ë·‡ÌËfl

Û˜ÌÓÂ ‚˚„Ë·‡ÌËÂ ‚˚„Ë·‡ÌËÂ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÚËÒÍÓ‚

ÓË„ËÌ‡Î – ÎËˆÂÌÁËfl Leifeld



BETTER INSTALLAT ION SYSTEMSF 3.2
êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

*WM* BISMAT® ÍÎÂ˘Ë ‰Îfl Ò„Ë·‡ÌËfl
Í‡Ú‡Î ‹ 629 0 050
• ‰Îfl ÔË‰‡ÌËfl Î˛·ÓÈ ÙÓÏ˚ ¯ËÌÂ

BISMAT®
• ÒÓÎË‰ÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ 
• ‚ÂÒ ÓÍÓÎÓ 1,65 Í„/¯Ú.

‰Îfl ÔÓ‰‚Â¯Ë‚‡ÌËfl 

Ë ÔÓ‰ÔÓÍË

*WM* BISMAT® ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

ÒÚ. F 3.1 *WM* BISMAT® 
ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ¯ËÌ‡

ÒÚ. F 3.3 ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â
ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚

ÒÚ. F 3.4 ÔËÏÂ˚ ÏÓÌÚ‡Ê‡

*WM* BISMAT® ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ÔÎËÚ‡
Í‡Ú‡Î ‹ 083 5 000
• ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl Ë ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl

ËÌÒÚ‡ÎflˆËÈ Ì‡ ¯ËÌÂ BISMAT®

**WM* BISMAT® 
Á‚ÛÍÓÔÓ„ÎÓ˘‡˛˘‡fl ÔÎËÚ‡ 
Í‡Ú‡Î ‹ 083 5 001
• ‰Îfl Á‚ÛÍÓËÁÓÎflˆËË 
• ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl

ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ì‡
ÒÚÂÌÂ

70 MM 1 MM

3 MM

64 MM 18 MM

5 MM54 MM

28 MM 9 MM

52 MM

*WM* BISMAT® 
‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ‰Îfl ÚÓÒËÍÓ‚ 
Í‡Ú‡Î ‹ 083 5 002
• ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ÂÁ¸·Ó‚˚ı

‚ËÌÚÓ‚ Ì‡ ¯ËÌÂ BISMAT®
• ‰Îfl ÍÂÔÎÂÌËfl ‚Ó‰ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó

ÒËÙÓÌ‡ Ì‡ ıÓÏÛÚÂ

16 MM30 MM

8,5 MM

14 MM

30 MM



BETTER INSTALLAT ION SYSTEMS F 3.3
êÖÑÄäñàü 2006 ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ

‰Îfl ÔÓ‰‚Â¯Ë‚‡ÌËfl

Ë ÔÓ‰ÔÓÍË

*WM*  BISMAT® ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ÍÓÓ·Í‡
Í‡Ú‡Î ‹ 083 5 010

ëÓ‰ÂÊËÏÓÂ:
1 BISMAT® ÍÎÂ˘Ë ‰Îfl Ò„Ë·‡ 20 ·ÓÎÚÓ‚ Ò ˆËÎËÌ‰. „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M5x16
10 BISMAT®  ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ÔÎËÚ 20 ¯ÂÒÚË„. „‡ÂÍ M5
1 Á‚ÛÍÓÔÓ„ÎÓ˘‡˛˘‡fl ÔÎËÚ‡ 20 ¯ÂÒÚË„. „‡ÂÍ M6
2 BISMAT® ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ‰Îfl ÚÓÒËÍÓ‚ 10 ¯ÂÒÚË„. „‡ÂÍ M6 x 10
20 ÂÁ¸·Ó‚˚ı ÒÚÂÊÌÂÈ M8 x 25 20 ¯ÂÒÚË„. „‡ÂÍ M8
20 ¯‡È· 8,4 x 20 20 ÍÓ‚ÂÎ¸Ì˚ı ‚ËÌÚÓ‚ 4,2 x 13
10 ¯‡È· 5,3 x 20 20 ÍÓ‚ÂÎ¸Ì˚ı ‚ËÌÚÓ‚ 4,2 x 16
3 ÔÂÂıÓ‰ÌËÍ‡ å12 (Ì‡.) ı å8 (‚ÌÛÚ.) 20 ÍÓ‚ÂÎ¸Ì˚ı ‚ËÌÚÓ‚ 4,8 x 13
10 ·ÓÎÚÓ‚ Ò ¯ÂÒÚË„. „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M8 x 10 20 ÍÓ‚ÂÎ¸Ì˚ı ‚ËÌÚÓ‚ 4,8 x 16
10 ·ÓÎÚÓ‚ Ò ¯ÂÒÚË„. „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M8 x 16 20 ÍÓ‚ÂÎ¸Ì˚ı ‚ËÌÚÓ‚ 4,8 x 19
10 ·ÓÎÚÓ‚ Ò ¯ÂÒÚË„. „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M8 x 40 20 ÍÓÏ·. ÍÓ‚ÂÎ¸Ì˚ı ‚ËÌÚÓ‚ 4,8 x 13
10 ·ÓÎÚÓ‚ Ò ¯ÂÒÚË„. „ÓÎÓ‚ÍÓÈ M8 x 60 20 ÍÓÏ·. ÍÓ‚ÂÎ¸Ì˚ı ‚ËÌÚÓ‚ 4,8 x 19

*WM* BISMAT® ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

ÒÚ. F 3.1 *WM* BISMAT® 
ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ¯ËÌ‡

ÒÚ. F 3.2 ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ 
ÒÚ. F 3.4 ÔËÏÂ˚ ÏÓÌÚ‡Ê‡

*WM*  BISMAT® ÒÚ‡ÚÓ‚˚È ÍÓÏÔÎÂÍÚ
Í‡Ú‡Î ‹ 083 5 011

CÓ‰ÂÊËÏÓÂ:
• 50 Ï ¯ËÌ˚ BISMAT®
• 1 ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ÍÓÓ·Í‡ Ò ÍÎÂ˘‡ÏË ‰Îfl

Ò„Ë·‡ÌËfl
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‰Îfl ÔÓ‰‚Â¯Ë‚‡ÌËfl 

Ë ÔÓ‰ÔÓÍË

BISMAT® ÔËÏÂ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı ¯ËÌ Ë ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚

‰Îfl ÏÓÌÚ‡Ê‡ ‚ Û„Î‡ı‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÔË
ÎÂ„ÍÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË

Í‡Í ÏÓÌÚ‡Ê ÔÓ‚Âı ¯ÚÛÍ‡ÚÛÍË 
Ò Á‚ÛÍÓÔÓ„ÎÓ˘‡˛˘ÂÈ ÔÎËÚÓÈ
BISMAT®, ÏÓÌÚ‡Ê ·ÂÁ ¯ËÌ˚.

Í‡Í ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ÔÎËÚ˚‰Îfl ‚ÒÂı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı
ÚÛ·ÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ÒÚÂÌ

CÏÓÚË Ú‡Í-ÊÂ:

ÒÚ. F 3.1 *WM* BISMAT® 
ÏÓÌÚ‡ÊÌ‡fl ¯ËÌ‡

ÒÚ. F 3.2/F 3.3
*WM* BISMAT®
˝ÎÂÏÂÌÚ˚ 
Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚ˚

‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl 
Ò Á‚ÛÍÓÔÓ„ÎÓ˘‡˛˘ÂÈ ÔÎËÚÓÈ




